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Metpack 2026 
 
Vom 5. bis 8. Mai 2026 findet die Metpack in Essen statt.  
Weil Technology ist in Halle 2, Stand 2E13 dabei.  
 
Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz spielen aktuell im Bereich der Metallverpackungen 
eine ausschlaggebende Rolle. Unter anderem treibt die Europäische Union neue PFAS-
Beschränkungen voran. Mit unseren Fertigungslösungen werden lasergeschweißte 
Edelstahlbehälter produziert, die eine robuste Antwort auf diese Herausforderung 
sind. 
 
Erleben Sie unsere Lösungen und Leistungen zu innovativen Laser-, Spann- und 
Automatisierungstechnologien für die Blechbearbeitung. 
 
 
Unser Highlight auf der Metpack: Edelstahlgebinde für anspruchsvolle Füllgüter  
 
Mit unseren bewährten Lösungen und zukunftsweisenden Applikationen werden hoch 
flexibel und mit kürzesten Taktzeiten lasergeschweißte Gebinde und Behälter aus 
dünnwandigem Edelstahl gefertigt, die höchsten Anforderungen entsprechen.   
 
Sie sind  
+ für anspruchsvolle Füllgüter konzipiert 
+ hoch korrosionsbeständig 
+ PFAS-frei, 
+ absolut gas- und flüssigkeitsdicht 
+ gut zu reinigen nach ETFCO Standard 
+ langlebig und robust  
+ 100 % recyclebar. 
  
Unser Standpartner Andreas Hornung Maschinenbau informiert zudem über die 
Möglichkeiten des Expandierens und Umformens von Rohren. 
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Konferenz und Vortragsprogramm  
 
Metpack Conference 2026 
Die METPACK Conference fördert den Wissenstransfer und dient als wertvolles 
Networking-Forum. Florian Weil, CEO bei Weil Technology, informiert als einer der 
internationalen Experten über aktuelle Fertigungstechnologien beim Laserschweißen 
von Gebinden für anspruchsvolle Füllgüter 
Mittwoch, 6. Mai  
9.00 – 13.30 Uhr  
https://www.metpack.de/marktfuehrer/metpack-conference/ 
 
 
Talk in a Can  
Lasergeschweißte Edelstahlgebinde für anspruchsvolle Füllgüter:  
PFAS-freie, hochpräzise und nachhaltige Verpackungslösungen  
Florian Weil, CEO Weil Technology GmbH 
Dienstag, 5. Mai, 14.15 – 14.55 
Halle 2  
Teilnahme im Messeeintritt inbegriffen 
 
 

 
 
 
Weitere Informationen unter:  https://weil-technology.com 
 
Kontakt  
Felicitas Ledig 
E-Mail: f.ledig@weil-technology.com 
Telefon: +49 7631 1809 399 
Weil Technology GmbH  
Neuenburger Straße 23, 79379 Müllheim, Germany 
 
Gerne begrüßen wir Sie zum Pressetermin an unserem Stand.  
Bitte sprechen Sie mich zur Terminvereinbarung an.  
Sollten Sie ein Besucherticket benötigen, können Sie dieses über mich bestellen.  
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